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去胶 ≥80% 屹唐半导体、浙江宇谦、上海稷以等 HHT、LAM 

清洗 50%-60% 北方华创、中国电科、盛美上海、至纯科技、芯源微 迪恩士、LAM、东京电子 

刻蚀 55%-65% 
中微公司、北方华创、嘉芯半导体、屹唐半导体、中国电

科等 
应材、LAM、东京电子 

热处理 30%-40% 北方华创、盛美上海、嘉芯半导体等 ASM、应材、LAM、东京电子 

PVD 10%-20% 北方华创、嘉芯半导体 ASM、应材、LAM、东京电子 

CVD/ALD 5%-10% 
北方华创、晶盛机电、中微公司、盛美上海、拓荆科技、

嘉芯半导体 
ASM、应材、LAM、东京电子 

CMP 30%-40% 盛美上海、华海清科、中国电科、鼎龙控股、烁科精微等 DuPont、JSR、Thimas west 

涂胶显影 5%-10% 盛美上海、芯源微等 陶氏化学、JSR、TOK America 

离子注入 10%-20% 凯世通、中国电科、烁科中科信等 应材、Axcelis 

量测 1%-10% 精测电子、上海微电子、中科飞测等 KLA、Santec 

光刻 0%-1% 上海微电子、中国电科 ASML、Canon、Nikon 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 

刻蚀设备 10%-30% 

薄膜沉积设备 10%-30% 

清洗设备 10%-30% 

CMP 抛光设备 10%-30% 

热处理设备 30%-40% 

去胶机 90% 

量/检测设备 5%以下 

离子注入设备 5%以下 

涂胶显影设备 5%以下 

光刻设备 1% 



 

 



 

 
 

检测设备 

明场纳米图形晶圆缺陷检测设备 25.0 19.5% 

掩膜版缺陷检测设备 18.1 14.1% 

无图形晶圆缺陷检测设备 13.2 10.3% 

暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备 10.7 8.4% 

图形晶圆缺陷检测设备 9.8 7.7% 

电子束缺陷复查设备 5.5 4.3% 

电子束缺陷检测设备 4.2 4.3% 

量测设备 

关键尺寸量测设备 11.4 8.9% 

套刻精度量测设备 8.6 6.7% 

电子束关键尺寸量测设备 8.4 6.6% 

晶圆介质薄膜量测设备 5.0 3.9% 

X 光量测设备 2.9 2.3% 

掩膜版关键尺寸量测设备 1.3 1.1% 

三维形貌量测设备 0.7 0.6% 

晶圆金属薄膜量测设备 0.7 0.6% 

其他 其他 2.7 2.1% 



 

 

 

Chinese Taiwan 19,176 20,129 -4.7% 

Chinese Mainland 13,085 12,970 0.9% 

South Korea 10,575 12,901 -18.0% 

Rest of World 7,177 8,627 -16.8% 

Japan 6,828 7,205 -5.2% 

North America 5,561 6,278 -11.4% 

Europe 4,319 4,580 -5.7% 

Total 66,721 72,691 -8% 

硅材料 9% 立昂微、中环股份 
新越、

SUMCO 

光掩膜 30% 菲利华、石英股份 Toppan、DNP 

光刻胶 <5% 
晶瑞股份、飞凯材

料 
JSR、TOK 

电子特气 <5% 
金宏气体、华特气

体 
德国林德、法

国空 

巴斯夫、杜邦

日矿金属、霍

尼尔 

杜邦、Cabot 

住友、三井 

湿电子化学品 3% 兴福、晶瑞股份 

靶材 20% 
鼎龙股份、江丰电

子 

抛光材料 20% 
鼎龙股份、上海安

集 

引线框架 <30% 康强电子 

封装基板 <20% 
兴森科技、深南电

路 欣兴、Ibid 京

瓷、村田欣

兴、Ibide 住

友、日立化 

键合丝 <20% 北京博达 

陶瓷封装材料 <20% 河北中瓷 

环氧塑封料 <30% 
华海诚科、衡所华

威 

面板光刻胶 

彩色光刻胶 5% 

黑色光刻胶 5% 

触摸屏用光刻胶 未知 

TFT-LCD 正性光刻胶 大部分进口 

PCB 光刻胶 

干膜光刻胶 几乎全进口 

湿膜光刻胶 50% 

阻焊油墨 50% 

半导体光刻胶 

C 线光刻胶

（436nm） 
10% 

线光刻胶（365nm） 10% 

KrF 光刻胶（248nm） 1% 

ArF 光刻胶（193nm） 1% 

EUV 光刻胶

（13.5nm） 
研发阶段 



 

 
 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 

时间 地点 补贴内容 

2024 年 11 月 2 日 珠海 

购买手机，按照销售价格的 10%享受一次性立减补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，最高补贴 1000

元；购买智能穿戴设备，按照产品销售价格的 15%享受一次性立减补贴，每位消费者每类产品可补贴 1

件，最高补贴 2000 元；购买平板，按照产品销售价格的 15%享受一次性立减补贴，每位消费者每类产品

可补贴 1 件，最高补贴 2000 元 

2024 年 12 月 10 日 江苏 
包括手机、平板电脑、数码相机(含机身、套机，不含镜头等配件)、智能手表、学习机、翻译机、无线蓝

牙耳机。3C 产品补贴由省级财政资金承担，实施限额管理，消费者先买先享受补贴。 



 

 

 2020 年 2021 年 2022 年 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 

智能手机出货量及预测（单位：亿台） 12.8  13.8  12.2  11.8  12.7  13.1  13.5  13.6  

yoy  7.81% -11.59% -3.28% 8.00% 3.10% 2.40% 1.40% 

智能手机出货 ASP（单位：美元） 302  322  345  354  368  385  397  416  

yoy  6.62% 7.14% 2.61% 3.95% 4.62% 3.12% 4.79% 

全球智能手机市场空间（单位：亿美元） 3865.6  4443.6  4209.0  4177.2  4689.8  5058.5  5341.4  5675.4  

yoy  14.95% -5.28% -0.76% 12.27% 7.86% 5.59% 6.25% 

可穿戴设备市场空间及预测（单位：亿元） 534.0  701.0  836.0  890.0  1085.8  1259.5  1435.9  1593.8  

yoy  31.27% 19.26% 6.46% 22% 16% 14% 11% 
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mailto:suyiyun_yj@chinastock.com.cn

